OptiChe komunikacije
Predavanje 5.

|lzdelava in spajanje svetlobnih viaken
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Talilni posodi

1960

Umazanija!!!

Gretje

Vieceno

vlakno Slabljenje ~—1000dB/ km

Danes : plasticna viakna all~150dB/km



Ciste snovi : tekocine ali plini

SiCl, (tekocina )+ O, ( plin)+toplota = SiO,( prah)+2 CL,( plin)
Cisti SiCl , polprevodniki 1100 $/ kg

Germanij = n1

GeCl,(tekocina)+O,( plin)+toplota = GeO,( prah)+2 CL,( plin)

Fluor F,( plin)= fluoridna stekla = n¥

Fosfor=>T
4 POCI,(tekocina)+3 O, ( plin)+toplota=2 P, O ( prah)+6 CL,( plin)



Kemikalije surovine= (1) izdelava preforma=(2)viecenje viakna

preform: palical=1m, 2r=25mm = vilakno : dolzina [ =40km , 2r=125um
3vrt/s

Gorilnik \
zacetna cev
oy

- >
M Reakcija! &

40...70 prehodov ->40...70 plasti !
MCVD= Modified Chemical Vapour Deposition n,

> 1m/5min

Vapour Axial Deposition

%

() zacetna palica K ()

OCVD = Outside Chemical Vapour Deposition
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Q Sukanje preforma~1obrat/20cm viakna

PMDV preform podajanje~0.5m/h
SUFOVEC palicav cevi

B N \J

RN

grafitna pec

2t~3h

>t debelina?
~__

viakno

125um vieka~5m/ s




primarna zascita( mehkejsa)
akrilat (silikon)

UV svetloba

primarna zascita(trsa)
akrilat ( silikon)

/

UV svetloba viakno+ PZ

250um
primarna zascita







Elipticno

Jjedro
S Al
HPF 7

A1 breztezav !

Izrojenost HE
zrojenos H PMD= Polarization Mode Dispersion (2000 )

<At>:DPMD\/7 DPMD[nS/\%]

F = dvolomnost ! statistikavelja [>1km

D, p~10ns/\km  (1980)

Ekscentricno

Jedro Dpyp~0.1ns/\km  (2010)



tesna zascita

- >

900w m
tesna sekundarna zascita (tight)

trak (ribbon)4. .24 viaken

0000

Vpihovanje 2mm kabla v Tmm cev

3mm
ohlapna sekundarna zascita(loose)

- >

viakno

plavav gelu




—




medkrajevni kabel




SiO, zlom ?

sekundarna primarna =
zascita zascita
noz
vidia
keramika
: Si0,
sekundarna primarna
zascita zascita
lom
: Si0O, ,
sekundarna primarna | pravilenrez
zascita zascita




SiO,

pravilenrez

SiO,

——

slabareza

SiO,







SiO,

SiO,

steklena kapilara

nastavitev
A

elektricni lok
0.1sciscenje

3szvar

SiO,

SiO,

F

\j
nastavitev



zvar a~—0.01dB

SiO, SiO,

opornica

skrcibuzirka




vzmet v spojki

)

| 2500um=0.5um ravno brusena FC

Si0, A 310,
ferula

| Zr keramika (kovina)
ﬁ (4mm)
umazanija ? 2.5mm
(2mm)
FC—PCa~—0.2dB,I'~—-35dB 1.27mm

krivinsko brusena \ Physical Contact
/\  FC-PC

FC—-APCa~—0.5dB,I'~—70dB
kotno brusena’1’ \ / Angled Physical Contact

/| Fc—apc




APC =zelen!!!!







Mocno dvolomno viakno— PANDA

Borovo steklo B, O,

250um

primarna zascita
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